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摘要(译)

本发明提供一种在元件基板与密封基板贴合时气泡不会混入到元件基板
与密封基板之间且元件基板与密封基板之间不会产生错位的有机发光面
板的制造装置及有机发光面板的制造方法。密闭下侧真空容器(1)及上侧
真空容器(2)，使第一空间和第二空间成为真空，使密封基板(3)上升而与
元件基板(4)接触，向第一空间导入大气压或大气压以上的气体，使第一
空间与第二空间之间产生的压力差经由隔板(8)作用于元件基板(4)，从而
使元件基板(4)与密封基板(3)压接。
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